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广东华特气体股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026-005
	投资者关系活动类别

	☑特定对象调研    □分析师会议
□媒体采访        □业绩说明会
新闻发布会      □路演活动
□现场参观	
□其他

	参与单位名称
	J.P.MORGANSECURITIES(ASIAPACIFIC)LIMITED、爱建证券、北京京管泰富基金、财达证券、财通证券、第一上海证券、东方财富证券、光大保德信基金、光大证券、广州瑞民投资、国华兴益保险资产、国泰海通证券、海南进化论私募基金、杭州君煦投资、和谐健康保险、鸿运私募基金、华创证券、华西证券、华鑫证券、马可波罗中国资产、南方基金、诺安基金、鹏扬基金、平安基金、平安证券、浦银理财、瑞银集团、山西证券、上海博笃投资、上海道仁资产、上海方物私募基金、上海河清龙樾企业管理、上海嘉世私募基金、上海开思私募基金、上海米牛投资、上海朴信投资、上海泉汐投资、上海润义投资、上海远海私募基金、深圳丞毅投资、深圳市国晖投资、深圳市明辉投资、深圳拓森投资、太平资产、泰山财产保险、天风证券、天惠投资、同泰基金、亚太财产保险、野村投资、赢舟资产、永赢基金、涌金资产、云南约牛软件、浙商证券、郑州智子投资、中国国际金融、中国人寿保险、中航信托、中泰证券、中新融创资本、中信证券；通过线上方式参与公司电话会的其他投资者

	时间
	2026年8月26日

	地点
	远程音频、线上电话会

	上市公司接待人员姓名
	董事、副总经理：张穗华
董事会秘书：万灵芝

	投资者关系活动主要内容介绍

	一、公司的基本情况介绍及最近主要变化。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”），成立于1999年，于2019年12月在上交所科创板上市，股票代码：688268。华特气体是一家专注于特种气体国产化，聚焦主营业务发展的公司；长期以来，公司坚持自主可控、创新发展，是率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商。
公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业。随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。公司的电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锗烷、高纯乙烯、高纯甲烷、高纯六氟丁二烯、溴化氢、三氯化硼等众多产品的进口替代。公司自主研发的氟碳类、光刻及其他混合气、氢化物、氮氧化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光刻、外延、沉积/成膜、离子注入等环节。
公司掌握了特种气体从生产、存储、检测到应用服务全流程涉及的关键技术，包括气体合成、纯化、混配、气瓶处理、分析检测以及供气系统的设计、安装、日常维护等环节。公司精益求精，在原有核心技术基础上不断深入研究，持续提升各节点技术水平，追求更高的纯度、更低的杂质含量、更稳定的质量、更高的检测精度。公司经过多年行业沉淀在高端市场领域形成了突破，积累了中芯国际、华润微电子、长江存储、韩国三星、新加坡美光、UMC、台积电等众多优质客户，尤其在集成电路领域，对国内8-12寸芯片厂商的覆盖率处于行业领先地位。第三代功率器件半导体方面，公司产品满足碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）等生产需求。公司也已进入到全国最大的氮化镓厂和碳化硅厂供应链。
在气体分析检测领域，公司在业内首创准分子激光气中微量氟的检测关键技术，解决了重组分、百分比浓度含氟量等行业检测难题。公司自主研发有Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne、Kr/F/Ne和Ar/Ne/Xe等多款光刻电子混合气，公司是国内唯一一家多款光刻气（其中2款含有微量氟）同时通过荷兰ASML公司和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司，并且多款光刻气在半导体厂得到广泛应用。
深耕行业三十多年，公司技术积淀深厚、研发成果丰硕。截至报告期末，累计授权专利272项，其中发明专利44项、实用新型专利225项、外观设计专利3项；公司主持或参与制定了包括多项电子工业用气体国家标准在内的73项标准、行业标准5项、国际标准1项、团体标准15项。公司先后承接国家02重大科技专项《高纯三氟甲烷的研发与中试》，承担国家级博士后创新创业大赛“揭榜领题”赛项目《先进制程用电子特种气体技术研发》，承担广东省重点领域研发计划项目《半导体先进制程用电子特气的研发及产业化》，承担广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点(新一代显示技术)项目中的“平板显示器用特种气体”研发，报告期内承担佛山市产业领域科技攻关专项《半导体先进制程用电子特种气体的研发与产业化》，以及承担“半导体先进制程用关键电子特气的研发与中试”项目等，在国家和省级重大科技项目中发挥了重要作用。
荣誉层面，2023年公司斩获中国集成电路创新联盟第六届“IC创新奖成果产业化奖”（集成电路用稀混光刻气的研发与产业化）、获评国家级第五批专精特新“小巨人”企业、广东省专精特新中小企业、广东省创新型中小企业，荣获广东省专利奖优秀奖、广东省制造业单项冠军；2024年度，公司荣获佛山市南海区政府质量奖、新材料最具成长上市公司、大湾区TOP20上市公司（公司治理）等荣誉；公司拥有多项核心发明专利，其中“一种氨气的纯化系统”荣获2025年广东省专利奖金奖，并作为唯一气体企业连续四届（2017年、2019年、2021年、2023年）入选“中国电子化工材料专业十强”，硬核技术实力获得行业广泛认可。报告期内，公司专利“一种多孔双金属氢氧化物及其制备方法与应用”进入第二十六届中国专利奖预获奖项目名单。
目前，公司研发的高端电子特气产品已进入国内外领先半导体企业供应链体系，近年来，公司先后荣获核心客户中芯集成电路（宁波）“优秀供应商”、士兰半导体“材料战略合作供应商”、广东中图半导体授予的“2025年度优秀供应商”荣誉称号，报告期期后，公司荣获国内最大逻辑芯片制造厂商半年度QCDSE优秀供应商（Gas）第二名。公司多项研发成果实现成果转化，彰显公司核心价值持续凸显。
二、问答环节
1、2026年半年度报告业绩解读？
答：公司是一家致力于国产化替代，打破极大规模集成电路、新型显示面板等高端领域气体材料制约的气体厂商，主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。2026年上半年，公司实现营业总收入87,238.91万元，同比上升28.95%，其中，特种气体业务实现营业收入58,603.98万元，同比增长38.56%，普通工业气体业务实现营业收入17,133.82万元，同比增长15.06%，设备与工程业务实现营业收入9,333.04万元，同比增长15.15%。实现归属于母公司股东的净利润9,283.27万元，同比上升19.16%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,994.42万元，同比上升19.29%；报告期末，公司总资产为367,591.71万元，较报告期初增长2.6%，归属于母公司股东的所有者权益为266,011.97万元，较报告期初增长32.15%。
公司凭借稳定可靠的供应保障能力，推动部分核心特气产品（光刻及其他混合气体、氟碳类气体）销量实现提升、销售毛利额增加。报告期内，公司营业总收入同比增长28.95%，面对氦气产品的供需格局变化及产品价格上涨机遇，公司构建氦气供应保障体系，保证核心客户的氦气产品供应，加速推进公司氦气产品在国内半导体客户的覆盖广度，为当期业绩提供增量。报告期内，公司氦气及相关产品业务营业收入占营业总收入约为20%，营收同比增长133%。同时，公司通过部分核心电子特气产品的产能释放与成果转化，有效优化了半导体领域应用产品的盈利结构，报告期内，公司半导体领域实现营业收入34,289.19万元，同比增长28.22%。
2、请问公司在建产能情况，以及后续的产能释放是怎么规划的？
答：目前，公司江西、江苏等核心生产基地的电子特气产能扩建工作稳步有序推进。其中，公司可转债募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”部分子项目已于2025年12月顺利竣工，新增产能将逐步释放，有效支撑公司产品销售规模持续增长。
与此同时，公司“研发中心建设项目”“年产1,936.2吨电子特气项目”已于2026年8月正式结项。随着各募投项目相继落地投产，公司电子特气整体产能规模、量产供给能力得以提升，产品品类矩阵持续丰富完善。
3、报告期内公司综合毛利率下滑的原因？
答：报告期内公司综合毛利率有所下降，主要受三方面因素影响：（1）部分产品设备已转固定资产，开始计提折旧；（2）这些产品项目目前仍处于投产初期，尚未形成规模化量产销售，还需要时间推进客户认证和市场导入。因此，折旧费用对当期毛利产生了较大影响。随着相关产品逐步通过认证、实现量产，这一影响有望逐步消化；（3）部分传统氟碳类产品价格竞争依然严峻。
4、公司海外布局情况如何？未来几年海外战略规划是怎么样的？
答：公司收购新加坡AIG后，在新加坡拥有了仓储、物流和技术服务能力，海外终端客户逐渐转为由公司直接销售，海外直销比例不断提升。公司产品在韩国、东南亚等地区半导体厂商的供应体系中得到进一步巩固。
公司规划推进海外销售模式转型，持续降低对中间商的依赖程度，积极与海外终端客户建立直接合作关系。针对不同国家和地区的市场特点、政策法规、文化差异，制定差异化拓展策略：在欧美、日韩等电子制造业发达区域，聚焦高端半导体客户，以高端电子特气产品为突破口，凭借技术优势与产品品质突破海外市场壁垒；在东南亚等新兴市场，依托性价比优势，快速拓展中小客户，抢占市场份额。通过强化国际区域市场布局，全面提升公司在国际市场的影响力与份额，打破海外企业垄断格局，实现全球市场突围。
5、在海外市场扩展方面取得了哪些进展？有哪些新增的海外半导体客户？
答：报告期内，公司海外业务实现稳步拓展，各类电子特气产品持续稳固打入韩国、东南亚多地半导体制造企业供应链。
与此同时，公司主动挖掘全球新兴区域市场发展机遇，持续拓宽海外业务版图。全球范围半导体合作客户持续扩容，客户结构更加多元，有效分散对单一头部客户的经营依赖。公司依托“产品配套专属服务”一体化业务模式，搭建存量客户带动新增客户的开发机制，依托良好市场口碑实现业务辐射拓展；多类型新增客户同步反馈一线市场需求信息，助力公司精准研判行业趋势、匹配下游多元化应用需求。
6、公司现场制气项目情况？
答：公司现场制气项目投资主要涉及的领域有新材料、半导体、光伏、太阳能、新能源等。各项目都在按进度有序进行,部分项目已开车。
7、公司在进口替代方面取得了哪些新进展？今年有哪些新产品推出？
答：通过持续研发攻关，公司实现进口替代的产品已从上市初期的22款增加至57款，不断丰富公司国产化特气产品矩阵。报告期内，溴化氢、三氯化硼、四氟化硫等新品逐渐推向市场，顺利实现研发成果市场转化，已通过部分半导体厂商认证并供货，目前业务占比较小。
8、报告期内，公司氦气销售情况如何？公司氦气产品下游应用领域主要包括哪些？
答：报告期内，公司凭借稳定可靠的供应保障能力，面对氦气产品的供需格局变化及产品价格上涨机遇，公司构建氦气供应保障体系，保证核心客户的氦气产品供应，加速推进公司氦气产品在国内半导体客户的覆盖广度，为当期业绩提供增量。报告期内，公司氦气及相关产品业务营业收入占营业总收入约为20%，营收同比增长133%。公司氦气产品下游客户主要包括半导体、医疗行业、科研机构及大工业制造等领域。
9、公司产品是否在第三代功率半导体中有应用，是否已经有供应产品给下游厂商？
答：在第三代功率器件半导体领域，公司同样抢占市场先机，提前布局碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等新型材料生产所需特种气体的研发与生产，产品完全满足下游客户需求，成功进入全国最大的氮化镓厂和碳化硅厂供应链。
10、公司产品是否在HBM中有应用？HBM将为行业带来哪些展望？
答：公司深度布局HBM产业链，为其关键的TSV（硅通孔）工艺提供先进刻蚀气体。
HBM凭借高带宽、低功耗、大容量的核心优势，成为解决AI时代GPU（图形处理单元）海量数据高速传输瓶颈的“刚需组件”，在高算力场景中具备不可替代性，其市场规模正随AI服务器渗透率提升呈指数级增长，伴随技术落地量产，相关上游材料的市场需求也将快速释放。
11、公司锗烷产品的销售情况？
答：公司的锗烷产品已实现产业化,并得到下游客户包括韩国最大存储器企业、韩国SK海力士,德国英飞凌等半导体制造企业应用，目前占营业总收入比重较小。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年8月27日



